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Piastre sottovuoto modulari, Modello: S3

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 385037 S3

GTIN 2050001948762

Classe articolo 38L

Descrizione

Esecuzione:
Alluminio ad alta resistenza. Possibilità di ampliamento modulare grazie agli elementi di
collegamento. Incluso fori ZeroClamp 12M10, interasse da 200 mm.
Uso:
Serraggi sottovuoto di plastica, vetro, metalli, metalli non ferrosi, grafite e altri materiali.
Fornitura:
1 boccola, 1 raccordo, 7 tappi ciechi, 1 spina LW12, 2 staffe di fissaggio, tubo flessibile del vuoto
(1 m), dischi di battuta.
1 tappetino adattatore in gomma.
Nota:
Le piastre di serraggio per vuoto possono essere ampliate in modo modulare mediante i
raccordi.

Descrizione tecnica

Larghezza 400 mm

Peso 30 kg

Lunghezza 600 mm

Altezza 48 mm

Tipo di prodotto Piastra di serraggio per vuoto
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